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High Performance
Plastics

X1E
 PLA : maquettage
« PETG-ESD : petit MSG
« PC-ESD : petit MGSE +

Impression de nouveaux polyméres

X1 carbon

 PLA : maquettage
« PETG-ESD : petits MSGE
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Funmat pro 410

« PETG-ESD : MSGE
« PC-ESD : MGSE +

« PEKK/PEEK ESD : petit MG
compatibles TVAC

Funmat pro 610 HT

PETG-ESD : grand MSGE

PC-ESD : grand MGSE +

PEI/PEKK/PEEK ESD : MGSE compatibles TVAC
. Pieces vol*

. R&T qualification de matériaux 3D utilisables en AIT

3DXSTAT™ ESD-PETG

1.00E+13
1.00E+12
1.00E+11 |

1.00E+10 I -
1.00E+09
1.00E+08
1.00E+07 .
1.00E+06 N |
1.00E+05 ~X ] | SO, |
1.00E+04 \ e
1.00£+02 T A | ‘ | mm——

1.00E+01 e 0 _—
1.00E+00

28uey qs3
gozs
Eaaa
| ol
L]
]
2

Surface Resistance (Ohm)
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